MiBM, 1. stopien, semetr VIl rok 2019/2020, semestr zimowy

specjalno$¢ ™ [ KWPIW KiEMiP

godzina

8.15- 9.00

9.15-10.00

10.15 - 11.00 OBROBKA SKRAWANIEM | NARZEDZIA (OSiN) [ Technologia napraw - proj.

11.15-12.00 B. Hoscito WM-201 |D. Szpica WM-257

12.15 - 13.00 KSS - proj. Technologia napraw - proj.

13.15 - 14.00 M. Kondra_tiuk WM-403 D. Szpica WM-257

14.15 - 15.00 OBROBKA SKRAWANIEM | NARZEDZIA (OSiN) KSS - proj. TECHNOLOGIA NAPRAW

15.05 - 15.50 B. Hoscito WM-202 M. Kondratiuk WM-403 D. Szpica WM-206

olo|N[o|o|slw|N|=

16.00 - 16.45 KSS - proj. TECHNOLOGIA NAPRAW

16.50 - 17.35 M. Kondra_tiuk WM-403 D. Szpica WM-206
17.40 - 18.25 |- KSS - proj.

18.30 - 19.15 |M. Kondratiuk WM-403

8.15- 9.00 SEMINARIUM DYPLOMOWE

9.15-10.00 J. Nachimowicz WM-206

10.15-11.00 OCHRONA WEASNOSCI INTELEKTUALNEJ

11.15 - 12.00 |. Senderacka WM-301

12.15 - 13.00 PODSTAWY PROWADZENIA DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ

13.15 - 14.00 |. Senderacka WM-301

14.15 - 15.00 SEMINARIUM DYPLOMOWE

15.05 - 15.50 A. Seweryn WM-314

olo|N[o|o|slw|N|=

16.00 - 16.45 KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA

o

16.50 - 17.35 |M. Kondratiuk WM-214

8.15- 9.00

9.15-10.00

10.15 - 11.00 SEMINARIUM DYPLOMOWE

11.15-12.00_|J. R. Dgbrowski wm-214]

12.15 - 13.00 ORGANIZACJA PRODUKCJI

13.15 - 14.00 A. Daniluk WM-447 +AiR VII

14.15 - 15.00

w(~N|ola|slwn|=

15.05 - 15.50

8.15- 9.00

9.15-10.00

10.15-11.00

11.15-12.00

12.15-13.00 |OSiN - lab. Hala obrabiarek

13.15-14.00 |K. Golak, B. Hoscito

14.15 - 15.00 OSiN - lab. Hala obrabiarek |

15.05 - 15.50 K. Golak, B. Hoscito |

olo|N[o|o|slw|N|=

16.00 - 16.45

o

16.50 - 17.35

UWAGA: Wszystkie zajecia oprécz SEMINARIUM DYPLOMOWEGO odbywaija sie przez pierwsza potowe semestru
WM - Wydziat Mechaniczny




